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Abstract (en)
[origin: WO9216586A1] A high strength, thermally resistant, fire retardant, composition of matter is provided comprising (A) about 99.5 to about 75
weight percent of unmodified polymethylpentene where the weight percent of polymethylpentene is based on the total weight of A and B; and (B)
about 0.5 to about 25 weight percent of polyphenylene sulfide where the weight percent of polyphenylene sulfide is based on the total weight of A,
and B; (C) about 10 to about 67 weight percent of a reinforcer where the weight percent of the reinforcer is based on the total weight of A, B, C, and
D; (D) optionally about 5 to about 45 weight percent of a flame retardant where the weight percent of the flame retardant is based on the total weight
A, B, C and D. The composition has utility in the molding art.

Abstract (fr)
Composition à haute résistance mécanique et thermique, inhibitrice de combustion, comprenant: (A) environ 99,5 à environ 75 pour cent en poids
d'un polyméthylpentène non modifié, ledit pourcentage en poids étant basé sur le poids total de A et B; et (B) environ 0,5 à environ 25 pour cent en
poids de sulfure de polyphénylène, ledit pourcentage en poids étant basé sur le poids total de A et B; (C) environ 10 à environ 67 pour cent en poids
d'un agent de renforcement, ledit pourcentage en poids étant basé sur le poids total de A, B, C et D; (D) éventuellement environ 5 à environ 45 pour
cent en poids d'un inhibiteur de combustion, ledit pourcentage en poids étant basé sur le poids total de A, B, C et D. Cette composition est utilisée
dans la technique du moulage.
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